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MIKROMETREALTI COZUNURLUKLE
DEFORMASYON OLCUMU

Uriin gelistirme isleminde énemli faktérler;
bilesenlerin optimizasyonu, yeni malzemelerin
kullanimi ve FE (Sonlu Elemanlar) hesaplama
modellerinin geligtiriimesidir. Battiin bu alanlarda
malzeme ve bilesenlerin davraniglarinin daha iyi
kavranmasi deneysel 6lcim ydntemlerine bir

meydan okumadir.

“Interferometrik ESPI”, en kiiglk (¢ boyutlu yer
degisimlerini ve dlzlem gerinimleri yaklasik 10
nanometre veya 1 um/m ¢ozinirlik ile 6lcmek

icin cok uygundur.

Test edilen nesne, lazer 1sigiyla ESPU sensor basligi
tarafindan aydinlatilir ve bir CCD kamerayla
kaydedilir. Lazerin neden oldugu ve CCD kamera
tarafindan gézlenen etkilesim modeli, 6lcilen
nesnenin her bir goértnir noktasindaki
deformasyon bilgisini 10 #4m veya 1 #m/m

¢ozunirlikte icermektedir.

Uygulamalar

e Konstriksiyonlarin optimizasyonu,

e Kirilgan malzemelerde bile dogrusal davranigin
saptanmasi,

e Heterojen malzemelerin karakterize edilmesi,

+ iki farkli malzemenin gecis araliginin karakterize
edilmesi,

* Bal petegi ve sandvi¢ yapilarin kalite kontrol,

Ozellikler

e Basit Operasyon:
Robust bir test dizeni Ustine monte edilen
kompakt sensor basi kullanilmasi kolay bir
yazilimla birlikte hizli calismaya ve verimli
olcimlere olanak verir,

e Esneklik:
Ayni sensor kicuk ve blyuk nesneleri 6lcebilir
(10mm'den 600mm'ye kadar),
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+ Temassiz Olglim:
ESPI sistemleri dokunmadan 6l¢ciim yapar, bu
nedenle kuvvet ve sensor kitlesi uygulanmaz,
e Tam Alan ve Grafik Sonuclari:
Sonuglar c¢ok sayida veri noktasindan
olugsmaktadir. Yiksek veri noktasi yogunlugu ve
sonuglarin grafik gérintusd, yuk altindaki
bilesenin daha iyi anlasilmasini saglamaktadir.

* Hareketlilik:
Kompakt konstriiksiyonu nedeniyle, ESPI
sistemleri sitedeki is parcasi ve bilesenleri 6lcmek
icin ideal olarak yerlestirilmektedir.

Kaynak: http://www.gom.com/En/products.html
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